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“ESTRUTURA DE MONTAGEM PARA UM CABECOTE DE IMPRESSAO"
Antecedentes da Invencéo
Campo da Invencgao

[01] A presente invencdo refere-se a uma estrutura
de montagem para um cabecote de impressdo e, mais particularmente,
a uma estrutura de montagem para um cabegote de impressdo gque tem
um tamanho reduzido e é de facil fabricacéo.

Descricdo da Técnica Anterior

[02] Com o crescente desenvolvimento de
computadores pessoals, as impressoras a Jato de tinta sé&o
amplamente usadas como dispositivos periféricos de computadores
devido ao seu custo e beneficio, baixo ruido e boa qualidade de
impressdo. Em adicdo, as impressoras de Jjato de tinta podem ser
aplicadas para imprimir tinta por sobre varios tipos de médios
tais como papéis regulares, papéis especificos para jato de tinta,
peliculas plésticas, etc.

[03] As impressoras a jato de tinta sdo tipicamente
classificadas em dois tipos, por exemplo impressoras a jato de
tinta de bolha térmica e impressoras a Jjato de tinta micro-
piezelétrico. Até agora, as impressoras a Jjato de tinta de bolha
térmica s&o relativamente populares. As impressoras a Jato de
tinta de bolha térmica s&o operadas pelo aquecimento de um pequeno
volume de tinta para causar com que a tinta seja vaporizada e seja
ejetada através de uma pluralidade de bocais para imprimir um
ponto de tinta sobre um médic tal como um papel.

[04] Com referéncia a Fig. 1, um cabecote de
impressido estd mostrado. O cabegote de impressdo compreende um
circuito integrado de aquecimento 11, uma camada de barreira 12 e
uma placa de bocal 13. O circuito integrado de aquecimento 11

compreende um entalhe central para a tinta 110, uma pluralidade de
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resistores de aquecimento (ndoc mostrada) ao redor do entalhe para
a tinta 110, e uma pluralidade de ataduras de apoio 111 sobre as
bordas bilaterais do mesmo ao longo da direg¢do longitudinal. A
camada de barreira 12 tem uma pluralidade de camaras de tinta 121
formada dentro da mesma e define canais de tinta (nd&o mostrados)
junto com o circuito integrado de aquecimento 11. A placa de bocal
13 tem uma pluralidade de bocais 131 formada dentro da mesma e em
correspondéncia com as camaras de tinta 121 da camada de barreira
12. De tal maneira, a tinta pode fluir dentro dos canais de tinta
e das cémaras de tinta 121, e pode ser ejetada a partir de um
bocal associado 131 por meio de um resistor de aquecimento
associado.

[05] O processo de montagem do cabecote de
impressao acima por sobre um corpo do cartucho de impressdo sera
descrito em maiores detalhes com referéncia a Fig. 2.
Primeiramente, a placa de bocal 13 é precisamente alinhada com o
circuito integrado de aquecimento 11 para que se forme um conjunto
de IC. Entdo, a placa de bocal 13 é atada diretamente a pistas
condutivas formadas sobre um circuito flexivel de fita de atadura
autémata (TAB). Entdo, um adesivo ¢é aplicado por sobre uma
superficie inferior 21 do corpo do cartucho de impressdo 2, e
assim sendo o conjunto de IC é fixado diretamente na superficie
inferior do corpo do cartucho de impressdo 2. Depois do cabecgote
de impress3o ser montado por sobre o corpo do cartucho de
impressdo 2, a tinta armazenada no reservatério de tinta do corpo
do cartucho de impressdo 2 é sucessivamente descartada através de
um orificio inferior 22, do entalhe central para a tinta 110 do
circuito integrado de aquecimento 11 e dos canais de tinta e das
camaras de tinta 121 da camada de barreira 12. Por meio de um

resistor de aquecimento associado, a tinta serd ejetada a partir
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de um bocal associade 121 da placa de bocal 13.

[0&] A estrutura de montagem acima tem algumas
desvantagens. Por exemplo, a resisténcia do circuite integrade de
aquecimento 11 € relativamente baixa devido aoc entalhe central
110. Em adicdo, o© entalhe central alengade 110 significa gque o
tamanhe de¢ circuite integrade de agquecimente 11 & grande. Ainda
mais, como pode ser viste na Fig. 3, uma wvez gue a superficie
inferior 21 & substancialmente plana, a area e a espessura da
camada adesiva 23 a ser aplicada por scobre a superficie inferior
2l deveria ser grande o kbastante para oferecer uma propriedade de
selagem adequada.

(07] Com referéncia a Fig. 4, um outro processo
para a montagem do cabegote de impressac & mestrada. Este processo
& desempenhado por uma tecnologia de fita de atadura autdmata
(TAB). Primeiramente, pistas condutivas sio formadas por sobre uma
superficie de um painel de circultec flexivel 30. Entdo, uma placa
de bocal € atada ac painel de circuite flexivel 30 e duas colunas
paralelas de bocais 311 s3c formadas no painel de circuite
flexivel 30 por uma ablagdo a laser. O cgircuite integrade de
aguecimentc & entdo posicicnade com  respeite a superficie
posterior do painel de circuite flexivel 30 para gque haja o
alinhamente dos resistores de aguecimente com os bocais 311
formados no painel de circuitoc flexivel 30. De tal maneira, uma
conjunte de TAB & felito. Depeis de uma camada de adesive ser
aplicada por scbre a superficie inferlor de corpe do cartuche de
impressde 32, o cabegote de impressdc & fixado a superficie
inferier do corpe do cartucho de impressdo.

[08] & tecnclogia de TAB pode aumentar a medida de
produtividade em termos de quantidade da montagem do cabegote de

impressdc. Todavia, esta tecnologia de TAB ainda tem algumas
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desvantagens. Por exemplo, uma vez que o painel de circuito
flexivel é fixado a superficie inferior do corpo do cartucho de
impressdo junto com a placa de bocal, a propriedade de selagem do
cabecgote de impressdo é ligeiramente reduzida. Em adig¢do, ambos ©
alinhamento dos resistores de aquecimento com os bocais 311 e o
alinhamento da atadura de apoio e da pista condutiva do painel de
circuito flexivel deveria ser feito com exatiddo. O custo de
fabricacdo ¢é altamente aumentado devido a complexidade dos
‘procedimentos de alinhamento duplo.

Sumario da Invencdo

[09] E um objetivo da presente invencdo
proporcionar uma estrutura de montagem para um cabecote de
impressdo que tenha um tamanho reduzido e que seja facilmente
fabricado para aumentar a producdo do produto e para superar a
desvantagem da tecnologia de TAB convencional.

[10] De acordo com um primeiro aspecto da presente
invencdo, ¢é proporcionada uma estrutura de montagem para um
cabecote de impressdc. Estrutura de montagem compreende uma base
de transporte, um circuito integrado de aquecimento retangular,
uma camada de barreira, uma placa de bocal e um painel de circuito
flexivel. A base de transporte ¢é formada sobre um corpo do
cartucho de impressdo, e compreende uma primeira porcdo de suporte
e uma segunda porgdo de suporte. A segunda porcdo de suporte
compreende uma primeira parede interna e uma segunda parede
interna. O circuito integrado de aquecimento retangular é montado
sobre a primeira porgdo de suporte da base de transporte e
compreende uma primeira parede lateral e uma segunda parede
lateral ao longo da direg¢do longitudinal do circuito integrado de
aquecimento. A primeira e a segunda paredes laterais do circuito

integrado de aquecimento e a primeira e a segunda paredes internas
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da seqgunda porcac de suporte definem uma primeira e uma segunda
passagens de tinta, respectivamente. A camada de barreira &
formada sobre o circulite integradeo de aguecimento de tal maneirs
gue os lados bilaterais do circuito integrade de aguecimento ndoc
sejam revestideos pela camada de barreira. A camada de barreira tem
uma pluralidade de camaras de tinta formadas na mesma. A placa de
bocal & atada por scobre a camada de barreira e tem uma pluralidade
de bocals formada na mesma e em correspondéncia com as cémaras de
tinta da camada de barreira. A placa de bocal tem uma largura
estendida scbre o clreuito integrado de aguecimente e & atada por
sogbre a segunda porcio de suporte da base de transperte por um
adesive para gue a primeira e a segunda passagens de tinta sejam
seladas. © painel de circuite flexivel & proporcicnado scbre o
corpo do cartucho de impressdc e tem uma janela. A periferia da
janela do painel de circuite flexivel €& separada a partir da
primeira e da segunda porgdes de suporte. A placa de bocal é
disposta na janela, a primeira e a segunda passagens de tinta sdo
seladas pela placa de becal, e a primeira e a segunda porcdes de
suporte ndc estdo em contato com o painel de circuito flexivel.

[11} Em uma realizacac, uma pluralidade de ataduras
de apoio & proporcionada nas bordas bkilaterais do circuite
integrade de aguecimentoe ac longo da diregac transversa do mesmo
para gue uma ccnexdo elétrica seja feita em conexac com as pistas
condutivas  correspondentes localizadas nas preoximidades do
perimetro da janela do painel de circuite flexivel.

[12] Em uma realizacdc, o comprimente da placa de
bocal € substancialmente o mesmc do gue aguele do circulto
integrado de aguecimento, € a placa de bocal tem duas estruturas
de endentacées em correspondéncia com as ataduras de apolic de tal

maneira que a placa de bocal ndc reveste as ataduras de apelo
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sobre o circuito integrado de aquecimento, e a primeira porcdo de
suporte e a segunda porgdo de suporte da base de transporte sdo
arranjadas em niveis diferentes para suportar o circuito integrado
de aquecimento e a placa de bocal, respectivamente.

[13] Em uma realizagdo, a placa de bocal tem um,.
formato em H.

[14] Em uma realizag¢do, as bordas periféricas da
primeira e da segunda porgdo de suporte da base de transporte séo
proporcionadas com regides de depressido para dispensar o adesivo.

[15] De acordo com um segundo aspecto da presente
invencdo, ¢é proporcionada uma estrutura de montagem para um
cabec¢ote de impressdo. Estrutura de montagem compreende uma base
de transporte, um circuito integrado de aguecimento, uma camada de
barreira, uma placa de bocal e um painel de circuito flexivel. A
base de transporte ¢é formada sobre um corpo do cartucho de
impressdo, e compreende uma primeira porcdo de suporte e uma
segunda porgaoc de suporte. O circuito integrado de aquecimento é
montado sobre a primeira porgdo de suporte da base de transporte.
A camada de barreira ¢é formada sobre o circuito integrado de
aquecimento. A placa de bocal tem uma largura estendida sobre o
circuito integrado de aquecimento e é fixada por sobre a segunda
porgdo de suporte da base de transporte. O painel de circuito
flexivel é proporcionado sobre o corpo do cartucho de impresséo e
tem uma janela. A periferia da Jjanela do painel de circuito
flexivel é separada a partir da primeira e da segunda porc¢des de
suporte. A placa de bocal é disposta na janela, a primeira e a
segunda passagens de tinta ndo estdo em contato com o painel de

circuito flexivel.

[1e] De acordo com um terceiro aspecto da presente

invencdo, ¢é proporcionada uma estrutura de montagem para um
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cabegote de impressdo. Estrutura de montagem compreende uma base
de transporte, um circuito integrado de aguecimento, uma camada de
barreira, uma placa de bocal no formato de um H e um painel de
circuito flexivel. A base de transporte é formada sobre um corpo
do cartucho de impressdo, e compreende uma primeira porc¢do de
suporte e uma segunda porgdo de suporte. O circuito integrado de
aquecimento ¢é montado sobre a primeira por¢do de suporte da base
para a definicdo de uma primeira e de uma segunda passagens de
tinta entre a base de transporte e o circuito integrado de
aquecimento. A camada de barreira ¢é formada sobre o circuito
integrado de aquecimento. A placa de bocal no formato de um H é
atada sobre a camada de barreira. A placa de bocal no formato de
um H é fixada por sobre a segunda porg¢do de suporte da base de
transporte para selar a primeira e a segunda passagens de tinta. O
painel de circuito flexivel é proporcionado sobre o corpo do
cartucho de impressdo. A primeira e a segunda por¢des de suporte
nao estdo em contatc com o painel de circuito flexivel.

[17] Os objetivos e as vantagens da presente
invengdo acima mencionadas se tornardc mais prontamente aparentes
para aqueles individuos com especializag¢do ordindria na técnica
depois de revisados a seguinte descrigdo detalhada e os desenhos
acompanhantes, nos quais:

Breve Descricdo dos Desenhos

[18] a Fig. 1 é uma vista explodida que ilustra um
cabegote de impressdo convencional;

[19] a Fig. 2 é uma vista explodida que ilustra o
cabecote de impressdo da Fig. 1 fixado sobre uma superficie
inferior de um corpo do cartucho de impressao;

[20] a Fig. 3 é uma vista esquematica de corte

transversal do cabecote da Fig. 1 fixado por sobre umg superficie
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inferior de um corpe do cartuche de impressio;

[21] & Fig. 4 €& uma wvista em perspectiva gue
ilustra um cabegote de impressdc montade por uma tecnoleogia de
fita de atadura autdmata (TAB);

[22] a Flg. 5 & uma wvista explodida gue ilustra um
cabecote de impressdc de acordo com uma realizacdo preferida da
presente invencio;

(23] a Fig. & é uma vista explodida que ilustra o
cabegote de impressaoc da Fig. 5 fixado por sobre uma bkase de
transporte de um corpo do cartucho de impressioc;

[24] a Fig. 7 & uma wvista fragmentar ampliada da
base de transporte da Fig. 6;

[25] a Fig. 8 ¢ uma wvista esguematica de corte
transversal do cabecgote de impressioc da Fig. 5 fixado por sobre a
base de transporte de um corpe do cartuche de impressio;

[26] a Fig. 9 ilustra esquematicamente uma outra
hase de transporte preferida;

[27] a Fig. 10 & uma wvista superior gue ilustra um
painel de circuite flexivel sobre o corpe do cartuche de impressao
depois do conjunto de IC ter sido fixade por sobre a base de
transporte; =

[28] a Fig. 11 & uma wvista explodida gue ilustra um
cabecote de impressioc de acordo com uma cutra realizacdo preferida
da presente invengao.

Descrigdoc Detalhada da Reallizacgdo Preferida

[29] Com referéncia a Fig. %, uma vista explodida
de um cabecote de impressic de acordo com uma realizacdo preferida
da presente invengdc é mostrada. © cabegote de impressao
compreende um circuite integrade de aguecimento 51, uma camada de

barreira 52 e um placa de bocal 53. O c¢ircuito integrade de
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aquecimento 51 é retangular e tem uma pluralidade de ataduras de
apoio 511 sobre a borda bilateral do mesmo ao longo da direcao
transversal. A camada de barreira 52 é de um formato de I, e é
formada sobre o circuito integrado de aquecimento 51 de tal
maneira que um primeiro recesso 513 e um segundo recesso 514 sédo
formados sobre o circuito integrado de aquecimento. A camada de
barreira 52 tem uma pluralidade de camaras de tinta 521 formadas
na mesma e define canais de tinta (ndoc mostrados) Jjunto do
circuito integrado de aquecimento. O <circuito integrado de
aquecimento 51 adicionalmente compreende uma pluralidade de
resistores de aquecimento (ndo mostrada) que corresponde com as
cémaras de tinta associadas 521. A placa de bocal 53 & de um
formato de H e tem uma pluralidade de bocais 531 formados na mesma
e que corresponde com as camaras de tinta 521 da camada de
barreira 52. Os bocais 531 sdo fabricados a laser ou outros meios
de cauterizagdo, e s&o conhecidos por aqueles individuos da
técnica e ndo sdo descritos aqui de forma redundante. O
comprimento da placa de bocal 53 é substancialmente o mesmo dque
aquele do circuito integrado de aquecimento 51. A placa de bocal
53, todavia, tem duas estruturas de endentacdo 532 e 533 que
correspondem as ataduras de suporte 511. Depois que a placa de
bocal 53 é acoplada ao circuito integrado {de aquecimento 51 e
forma um conjunto de IC 50, conforme mostrado na Fig. 6, a placa
de bocal 53 ndo reveste as ataduras de apoio 511 sobre o circuito
integrado de aquecimento.

[30] 0 processo de montagem do conjunto de IC 50
por sobre um corpo do cartucho de impressdo serd descrito em
maiores detalhes com referéncia as Fig. 6, 7 e 8. Primeiramente,
uma base de transporte 61 ¢é formada diretamente sobre uma

superficie inferior do corpo do cartucho de impressdo 6. A base de
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transporte €1 compreende principalmente uma primeira porgac de
suporte 611 e uma segunda pergdo de suporte 612, Entdo, um adesivo
€3 & aplicado por sobre a primeira porgic de supcrte 611 e a
segunda porgdo de suporte 612, A primeira porgaoc de suporte 611 e
& Segunda porcde de superte €12 s3c¢ arranjadas em nivels
diferentes para gque suportem ¢ circuito integrade de aguecimento
51 & a placa de bocal 53 do conjunte de I£ 50, respectivamente.
Com o propdésito de aperfeicoamente da propriedade de selagem, o
conjunte de IC 50 & fixade a base de transporte 61 por uma
ferramenta de guia apropriada.

[31] Conforme ¢ mostrado nas Figs. 6, 7 e 8, o
circuite integrade de agquecimento compreende uma primeira parede
lateral 515 e uma segqunda parede lateral 516 ao longo da diregio
lengitudinal. A segunda porgdc de suporte 612 tem uma primeira
parede interna 6121 e uma segunda parede interna 6122,
respectivamente. A primeira parede lateral 51% do «circuito
integrado de aquecimento 51 e a primeira parede interna 6121 da
sggunda porgidc de suporte €12 definem uma primeira passagem de
tinta 621. A segunda parede lateral 516 do circuiteo integrado de
aquecimente 51 e & segunda parede interna 61272 da segunda porgac
de suporte €12 definem uma segunda passagem de tinta 622. A tinta
armazenada no reservatorie de tinta do corpe do cartucho de
impressdc 6 & sucessivamente descartada através do eorificic
inferior 62, da primeira e da segunda passagens de tinta 621, ©22Z,
do primeiro e do segundo recessos 513, 514, e des canals de tinta
e das clmaras de tinta 521 da camada de barreira 52. Por meio de
um resistor de aguecimento asscciado a tinta serd ejetada a partir
de um bocal assoclade da placa de bocal 53.

[32] Ainda mals, com referéncia a Fig. B, as

extremidades periféricas da primeira porgaoc de superte 611 e da
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segunda porgdo de suporte 612 sdo proporcionadas com regides de
depressao 613 para dispensar o adesivo 63. Ao invés de, as bordas
periféricas da primeira porgdo de suporte 611 e da segunda porg¢io
de suporte 612 podem ser proporcionadas com plataformas que tem
regides de depresséo.

[33] Com referéncia a Fig. 10, um painel de
circuito flexivel 7 é proporcionado sobre o corpo do cartucho de
impressdo (nd&o mostrado) depois que o conjunto de IC é fixado por
sobre a base de transporte. O painel de circuito flexivel 7 tem
uma janela 70 e um conjunto de pistas condutivas 71 formados sobre
a fita para a conducgdo dos sinais. O conjunto de IC é disposto na
janela 70 do painel de circuito flexivel 7 de tal maneira que a
primeira e a segunda por¢des de suporte 611, 612 ndo estejam em
contato com o painel de circuito flexivel 7. As porgdes do
conjunto de pistas condutivas estdo localizadas nas proximidades
do perimetro da janela 70. Desta maneira, as ataduras de apoio 511
sobre o circuito integrado de aquecimento sdo eletricamente
conectadas as pistas condutivas correspondentes 71 sobre a fita 7.

[34] Uma realizacdo adicional de um outro cabecgote
de impressdo é ilustrada na Fig. 11. Nesta realizag¢do, o circuito
integrado de aquecimento 51 incluido no mesmo é similar aqueles
mostrados na Fig. 5, e ndo precisa ser descritos aqui de forma
redundante. A placa de bocal 53 é de uma forma retangular. O
circuito integrado de aquecimento 51 é mals comprido do que a
placa de bocal 53 de tal maneira que a placa de bocal 53 nao
reveste as ataduras de apoio 511 sobre o circuito integrado de
aquecimento.

[35] Como serd aparente a partir da descrigéo
acima, a estrutura de montagem do cabegote de impressao de acordo

com a presente invencdo tem algumas vantagens quando comparada com
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a técnica anterior. Primeiramente, uma vez que o entalhe central
de tinta do circuito integrado de aquecimento convencional ¢é
substituido pelos recessos bilaterais do circuito integrado de
aquecimento presente para a passagem de tinta através do mesmo, a
resisténcia do circuito integrado de aquecimento da presente
invencdo ¢é aumentada e o tamanho do circuito integrado de
aquecimento é enormemente reduzido. Em segundo lugar, a &area € a
espessura da camada adesiva sdo menores porque a camada adesiva é&
apenas aplicada por sobre as bordas do conjunto de IC, e assim
sendo a quantidade do adesivo a ser usado também é reduzida sem
prejudicar a propriedade de selagem. Em terceiro lugar, uma vez
que os bocais da placa de bocal sdo fabricados sem a atadura por
sobre o painel de circuito flexivel, o problema convencional de
vazamento de tinta que ocorre na interface entre a placa de bocal
e o painel de circuito flexivel pode ser minimizado. Ainda mais,
de acordo com a presente invengdo, o alinhamento dos resistores de
aquecimento com os bocais e o alinhamento da atadura de apoio e a
pista condutiva da torneira flexivel sao desempenhados
separadamente de tal maneira que o produto produzido é amplamente
aperfeicoado porgue a tolerdncia permitida para o procedimento de

montagem é ampliado.
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Reivindicacoes

1. Bstrutura de montagem para um cabegote de
impressdc, compreendendo:

uma base de transporte (61) formada scbhbre um corpe de
cartucho de impressao (6), a gqual compreende uma primeira por¢ic
de suporte (611} e uma segunda porcic de suporte (612), a referida
sequnda porgdo de suporte (61Z) compreendendo uma primeira parede
interna 6121} e uma segunda parede interna (6122);

um  cirecuite integrado de agquecimento retangular
montade sobre a primeira porgdo de suporte (611} da referida base
de transporte (61} e gue compresnde uma primeira parede lateral
(515) e uma segunda parede lateral (516} a0 longe da diregdo
longitudinal do referido circuite integrado de agquecimenteo (51},
as referidas primeira e segunda paredes laterais (515, 51&) do
referide circuits integrade de aguecimento (31) e as referidas
primeira e segunda paredes internas {6121, 6122) da segunda porcac
de suporte (612) defininde as primeira e segunda passagens de
tinta (8621, 622), respectivamente;

uma camada de barreira (52) formada scbre o referido
circuiteo integrado de aguecimento (51) de tal maneira que os lados
pilaterais do referide circuiteo integrado (51) ndoc sd3c revestidos
pela referida camada de barreira (52}, a referida camada dea
barreira (52) tends uma pluralidade de cimaras de tinta (521)
formada dentre dela; e

uma placa de bocal (53) atada por sobre a referida
camada de barreira (52) e gue tem uma pluralidade de bocais (531}
formada dentre da mesma e em correspondéncia com as referidas
camaras de tinta (%21) da referida camada de barreira (52}, a
referida placa de bocal (53) tendo uma largura estendida por sobre

o referideo circuite integrado de aquecimento (51) e acoplada por
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sobre a segunda porgdo de suporte (612) da referida base de
transporte (61) por um adesivo (63) para que sejam seladas a
referida primeira e a referida segunda passagens de tinta (621,
622) ;

caracterizado por um painel de circuito flexivel (7)
proporcionada sobre o referido corpo de cartucho de tinta (6) e
que tem uma janela (70), a referida placa de bocal (53) sendo
disposta na referida janela (70) de tal maneira que a referida
placa de bocal (53), a referida primeira porg¢do de suporte (611) e
a referida segunda porgdoc de suporte (612) ndo estejam em contato
com o referido painel de circuito flexivel (7).

2. Estrutura de montagem de acordo com a
reivindicagdo 1, caracterizada pelo fato que uma pluralidade
de ataduras de apoic (511) s&o proporciocnadas sobre as bordas
bilaterais do referido circuito integrado de aquecimento (51) ao
longo da diregdo transversa do mesmo para que se faca uma conexéo
elétrica com as pistas condutivas (71) localizadas na proximidade
do perimetro da referida Jjanela (70) do referido painel de
circuito flexivel (7).

3. Estrutura de montagem de acordo com a
reivindica¢do 2, caracterizada pelo fato que o comprimento da
referida placa de bocal (53) é substancialmente o mesmo do due
aquele do referido circuito integrado de agquecimento (51), e a
referida placa de bocal (53) tem duas estruturas de endentagao
(532, 533) que correspondem as referidas ataduras de apoio (511)
de tal maneira que a referida placa de bocal (53) ndo reveste as
referidas ataduras de apoio (511) sobre o referido circuito
integrado de aquecimento (51), e a referida primeira porgao de
suporte (611) e a referida segunda porgdao de suporte (612) da

referida base de transporte (61) sdo arranjadas em niveis
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diferentes para que suportem o referido circuito integrado de
aquecimento (51) e a placa de bocal (53), respectivamente.

4. Estrutura de montagem de acordo com a
reivindicagdo 3, caracterizada pelo fato que a placa de bocal (53)
tem um formato em H.

5. Estrutura de montagem de acordo com a
reivindicagdo 1, caracterizada pelo fato que as bordas periféricas
da referida primeira porgdo de suporte (611) e da referida segunda
porcdo de suporte (612) da referida base de transporte (61) séo
proporcionadas com regides de depressdo (613) para dispensar o
referido adesivo (63).

6. Estrutura de montagem para um cabecote de
impressdo, caracterizada por compreender:

uma base de transporte (61) formada sobre um corpo de
cartucho de impressdo (6), e que compreende uma primeira porc¢do de
suporte (611) e uma segunda porc¢aoc de suporte (612);

um clrcuito integrado de aquecimento (51) montado
sobre a primeira porgdo de suporte (611) da referida base de
transporte (61);

uma camada de barreira (52) formada sobre o referido
circuito integrado de aquecimento (51);

uma placa de bocal (53) atada por sobre o referido
circuito integrado de aquecimento (51), a referida placa de bocal
(53) tendo uma largura estendida por sobre o referido circuito
integrado de aquecimento (51) e acoplada por sobre a referida
segunda porgdo (612) da referida base de transporte (61); e

um painel de circuito flexivel (7) proporcionado
sobre o referido corpo de cartucho de impressdo (6) e dque tem uma
janela (70), a referida placa de bocal (53) sendo disposta na

referida janela (70) de tal maneira que a referida placa de bocal
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(23], a referida primeira porgio de suporte (6ll) e a referida
segunda porcdec de suporte (612) ndc estido em contate com o
referido painel de circulte flexivel (7).

7. Estrutura de montagem de acordo Com a
reivindicagdc 6, caracterizada pelo fato gue o referido circuito
integrade de aquecimento (51) compreende uma primeira parede
lateral (51%) e uma segunda parede lateral (516) ao longe da
diregdo longitudinal do mesmo, a referida segunda porgdo de
suporte (6l2) compreende uma primeira parede interna (€121} e uma
segunda parede interna (6122), no gqual as referidas primeira e
segunda paredes internas (6121, 6122) da segunda porgdc de suporte
(612} definem uma primeira e uma segunda passagens de tinta (621,
£22), respectivamente.

8. Estrutura de mantagem de acordo COm a
reivindicagioc 6, caracterizada pelo fate gue as bordas periféricas
da referida primeira porgdc de superte (611} e da segunda porcéo
de suporte (612} da referida base de transporte (6l} sao
propercionadas com regidées de depressdo (613) para dispensar o
referido adesive (62).

9, BEstrutura de montagem jpara um cabecgote de
impressdc, caracterizada por compreender:

uma base de transporte {&l) formada sobre um corpe de
cartuche de impressdc (8}, a gual compreende uma primeira porcgic
de suporte (611) & uma segunda porcéo de suporte (612);

e circuite integrade de aguecimente (51} meontade
sobre a primeira porgac de suporte (611} da referida base de
transporte (61} para definir uma primeira e uma segunda passagens
de rinta (621, 622} entre a referida base de transporte (61} e o
referido circuite integrado de aguecimento;

uma camada de barreira (52) formada sobre o referido



5/5

circuite integrado de aquecimento (51);

uma placa de bocal (53) no formate de H atada por
sobre a referida camada de barreira (52}, a referida placa de
bocal em forma de H (53) acoplada por scbre a referida segunda
porgdo (6l2) da referida base de transporte (61} para selar a
referida primeira e a referida segunda passagens de tinta (621,
622); e

um painel de circuite flexiwvel (7} proporcionado
sobre o© referido corpo de cartucho de impressao (6) e gue nao
esteja em contato com a referida primeira porgdo de suporte (611)

e a referida segunda por¢ic de suporte (612).
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Fig. 3
(Prior Art)
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Resumo
“ESTRUTURA DE MONTAGEM PARA UM CABECOTE DE IMPRESSAQ”

A presente invencdoc refere-se a uma estrutura de
montagem para um cabecote de impressdo a qual inclui uma base de
transporte (61), um circuito integrado de aquecimento retangular
{(51), uma camada de barreira (52), uma placa de bocal (53) e um
painel de circuito flexivel (7). A base de transporte (61) inclui
uma primeira porcdo de suporte (611) e uma segunda porg¢do de
suporte (612). O circuito integrado de aguecimento (51) é montado
sobre a primeira porgdo de suporte (611) da base de transporte
(61). A primeira e a segunda paredes internas (515, 516) do
circuito integrado de aquecimento (51) e a primeira e a segunda
paredes internas (515, 516) do circuito integrado de aguecimento
(51) e a primeira e a segunda paredes internas (6121, 6122) da
segunda porc¢ado de suporte (612) definem uma primeira e uma segunda
passagens de tinta (621, 622), respectivamente. Os lados
bilaterais do circuito integrado de aquecimento (51) nao séo
revestidos pela camada de barreira (52). A placa de bocal (53) é
atada por sobre a camada de barreira (52) e tem uma pluralidade de
bocais (531) formada na mesma e que corresponde com as camaras de
tinta (521) das camada e barreira (52). A placa de bocal (53)
tendo uma largura estendida sobre o «circuito integrado de
aquecimento (51) e sendo fixada sobre a segunda porcdo de suporte
(612) da base de transporte (61) por um adesivo (63). O painel de
circuito flexivel (7) ¢é proporcionado por sobre o corpo do
cartucho de impressdo (6) e tem uma janela (70). A placa de bocal
(53) é& disposta na janela (70) de tal maneira que a placa de bocal
(53), a primeira porcdo de suporte (611) e a segunda porgao de
suporte (612) ndo estdo em contato com o painel de circuito

flexivel (7).
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